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证券代码：688396        证券简称：华润微         公告编号：2022-039 

 

华润微电子有限公司 

关于接待投资者调研情况的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

为构建和谐高效的投资者沟通交流平台，增进投资者对华润微电子有限公司

（以下简称“华润微”或“公司”）生产经营及半导体行业情况的了解，公司于 2022

年 9 月 27 日在无锡市举办投资者沟通交流会。 现将有关情况公告如下： 

一、调研情况 

调研时间：2022 年 9 月 27 日。 

调研方式：现场交流。 

调研机构名称（排名不分先后）：天风证券、西藏东财基金、南方基金、浙

商证券、光大证券、旌安投资、广发证券、睿璞投资、谢诺投资、光证资管、西

南自营、国盛证券、上海璞远资产、中泰资管、聚铭投资、景熙资产、百年人寿、

国联安、中金公司、中泰证券、人保资产、合远基金、东方红资管、招商证券、

聆泽投资。 

接待人员：公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹、投资者关系高级经理

沈筛英、证券事务代表邓加兴。 

二、调研主要内容 

（一）现场参观 
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公司投关人员陪同机构投资者参观了华润微展厅，向其展示了华润微一路走

来的发展历程、核心业务、商业模式、品牌价值等，使机构投资者对华润微有进

一步了解和认识。 

（二）公司基本情况介绍 

公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生做上半年业绩解读和发展规划

介绍，从上半年业绩概览、业务板块、人才研发、发展规划四个方面展开阐述。

2022 年上半年，公司营业收入 51.46 亿，同比上升 15.51%，实现归属于上市公

司股东的净利润 13.54 亿元，较上年同期增长 26.82%。公司各事业群营业收入均

有所增长。公司积极采取系列化举措，通过技术创新、产品升级，以市场需求为

引领，丰富产品系列、优化产品结构，加大应用升级力度，推动公司产品逐步由

消费类市场向工业、汽车、通信类市场升级，并取得了不错的效果。 

（三）交流的主要问题及公司回复概要 

1、投资者提问：贵司投资的重庆生产基地 12 吋产线建设情况？产能规划？

以及主要关注的市场？ 

回复：公司投资的 12 吋产线正在按计划推进实施，预计将于今年年底通线。

该项目将有助于增强公司市场竞争优势，进一步奠定公司在国内功率半导体领域

的龙头地位。首期产能规划 3 万片/月，产品以 MOS 为主，也有规划 IGBT，终

端应用主要针对工控和汽车等附加值较高的市场。 

2、投资者提问：贵司晶圆制造产线是否能生产车规产品，贵司是否有产品

进入车规级应用？ 

回复：公司 6 吋、8 吋产线目前均符合车规级标准的。公司已有多款产品通

过车规 AEC-Q101 体系考核。公司 MOSFET、IGBT 产品已进入整车应用并拓展

了工业领域的头部客户。同时，公司以国际汽车大厂审核为契机，积极推进汽车
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电子体系建设，参照车业项目流程，不断进行产品立项研发及 AEC-Q101 体系考

核，完善车规级产品体系与供应能力。 

3、投资者提问：贵司凭借自有产能和自有产品的优势，最近两年产品结构

优化幅度很大，请问公司对未来的收入结构是如何规划的？  

回复：近几年来，公司产品与方案业务板块收入在营收中的占比逐年提高，

“十四五”期间，公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源，

不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型。通过持续的产品结构

调整及客户结构优化，公司消费类产品收入占比逐步降低，工控和汽车类产品收

入占比持续提升。 

4：投资者提问：关于贵司“两江三地”的战略布局情况？ 

回复：公司战略区域布局聚焦“长三角＋成渝双城+大湾区”，长三角，通过

产业升级，实现无锡制造基地整体升级，利用人才优势，做优现有业务；成渝双

城，以重庆为基地，围绕功率器件打造研发设计中心、晶圆制造基地、封测基地、

外延中心，做大功率器件业务；大湾区，利用市场和应用的优势，建立产品及应

用中心，全球创新中心。 

5：投资者提问：贵司 IGBT 产品目前的发展情况怎么样？主要应用场景有

哪些？ 

回复：2022 年上半年，我司 IGBT 产品销售收入同比增长约 70%，实现批

量供应汽车市场头部客户，工业领域销售额同比增加 50%。目前我司 IGBT 产品

主要在汽车电子、光伏、UPS、充电桩等应用场景，其中光伏类 IGBT 产品已经

通过行业头部客户认证并批量供应。 

6：投资者提问：请问贵司在第三代半导体领域发展情况如何？ 
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回复：2022 年上半年，公司在第三代化合物半导体器件领域取得技术和产

业化的显著进步。第二代碳化硅二极管 1200V/650V 平台已系列化三十余颗产品，

在充电桩、光伏逆变、工业电源等领域实现批量供货；碳化硅 MOSFET 第一代

产品已在 650V/1200V/1700V 多个平台系列化多颗产品，上半年，公司 SiC 器件

整体销售规模同比增长超过 4 倍。GaN 方面公司充分发挥自有六英寸、八英寸

优势，同步推进 D-mode、E-mode 平台建设和产品开发，已具备上量条件，同时

公司 GaN 600V/900V 系列化产品已发布并推向市场。 

7：投资者提问：公司对未来的业绩如何展望？ 

回复：集成电路行业有周期性，过去几个季度以来，行业从整体紧缺转变为

结构性紧缺。功率半导体相对半导体行业整体周期性较弱，公司认为中国半导体

行业长期来看是向好的，市场也有很多机会，公司将通过内部提质增效，持续结

构调整，减少周期波动的影响。 

三、风险提示 

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

华润微电子有限公司董事会 

2022 年 9 月 28 日 


